LUXIONA Karta produktu

TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4059.1711.34

Opis

Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor
biaty. Konstrukcja oprawy umozliwia otwarcie jej od gory, co gwarantuje
prowadzenie konserwacji bez bezposredniego zanieczyszczania pomieszczenia.
Oprawa moze by¢ montowana w suficie o grubosci od 55 mm do 75 mm. Produkt
przystosowany jest do tego, ze mozna po nim chodzi¢ podczas czynnosci
konserwacyjnych. Oprawa wytrzymuje nacisk 0,9 kN/m2. Produkt wyposazony w
wysokowydajne Zrodta LED. Oprawa rekomendowana do: przemystu
farmaceutycznego, elektrycznego i chemicznego.

Informacje o produkcie Kategoria Oprawy Clean do wbudowania
Rodzina TOPAZ ODG CLEAN ST LED SMOOTH

Nazwa  TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 MICRO-PRM E 1P65
34 830 / 650X650 SUFIT 60MM

Indeks 19.4059.1711.34

EAN 5902107868055
Dane sSwietlne i elektryczne Typ Zrodta LED
Strumien LED [Im] 8594
Moc LED [W] 43
Strumien oprawy [Im] 6712
Moc oprawy [W] 48,2
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 139,3
Temperatura barwowa [K] 3000
CRI >80
SDCM (zr6dta LED) 3
Kat rozsytu Swiatta [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 89° | 89°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN RGO
62471)
Klasa ochrony |
Stopien szczelnosci IP65
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotnos¢ LED [h] 100000
Lx/By L80/B10
Temperatura otoczenia [°C] 5+30
Zasilacz elektroniczny standard (E)
Wspotczynnik mocy cos ¢ >0,95
Obcigzalnos¢ obwodow 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37

(c16)



LUXXIONA Karta produktu

Poland
Dane mechaniczne Montaz do wbhudowania w sufit podwieszany
Materiat blacha stalowa
5 Kolor RAL 9016 (biaty)
Przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
| Odpornos¢ mechaniczna IK04
A Wymiary [mm] 650 x 650 x 55-75
Otwor montazowy [mm] 616 x 616
Fotometria e pe
90° 90°
75° 75°
60° 60°
200
45° e 450
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=78%
——C0-C180 =—C90 - C270

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 04-03-2026




